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Celem przedmiotu jest zapoznanie sie za rolg warstwy wierzchniej oraz sposobami jej ksztattowania przy wytwarzaniu wyrobéw biomedycznych

Wymagania wstepne

Podstawowe wiadomosci z materiatoznawstwa i z technik wytwarzania

Zakres tematyczny

1. Charakterystyka powierzchni materiatu (pojecie powierzchni materiatu, znaczenie powierzchni, podstawowe definicja zwigzane z powierzchnia materiatu) -2h

2. Warstwa wierzchnia (pojecie i budowa warstwy wierzchniej, parametry warstwy wierzchniej, fizykochemiczne mechanizmy wptywajace na ksztattowanie warstwy
wierzchnie: absorpcja, adsorpcja, rozpuszczalno$é, dyfuzja, adhezja, kataliza) - 4h

3. Eksploatacyjne wtasciwosci warstwy wierzchniej ( trybologiczne, wytrzymato$ciowe, antykorozyjne, dekoracyjne, ...) -4h

4. Powtoka (pojecie i budowa powtoki, parametry powtoki, rodzaje powtok, przeznaczenie powtok, metody wytwarzania powtok) -4h

5. Zaawansowane technologie inzynierii powierzchni (ksztattowanie wtasciwosci powierzchni metodami plazmowymi, techniki laserowe, techniki elektronowe, implantacja
jondw, funkcjonalizacja powierzchni, metody PVD i CVD, utwardzanie powierzchniowe, domieszkowanie) -12h

6. Praktyczne przyktady wykorzystania metod inzynierii warstyw wierzchniej w zastosowaniach inzynierskich - 4h

Metody ksztatcenia

wyktad, zajecia typu seminaryjnego, laboratorium

Efekty uczenia sie i metody weryfikacji osiggania efektéw uczenia sie

Opis efektu

Symbole efektow Metody weryfikacji

umiejetnos$¢ doboru techniki wytwarzania powierzchni do wymagan

biotechnologicznych

Forma zajec
aktywnos$¢ w trakcie zajec¢ ¢ Wyktad
biezaca kontrola na zajeciach

dyskusja

kolokwium

konspekt

odpowiedz ustna
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Opis efektu Symbole efektow Metody weryfikacji Forma zajeé
poznanie metod wytwarzania wyrobéw biomedycznych ¢ aktywnos$¢ w trakcie zajeé ¢ Laboratorium
® biezaca kontrola na zajeciach
¢ dyskusja
® konspekt
obserwacja i ocena aktywnosci na
zajeciach
® praca kontrolna
sprawdzian
zaliczenie - ustne, opisowe, testowe i
inne

Warunki zaliczenia
Efekt 1. Egzamin pisemny/ustny, wyktad

Efekt 2. Zaliczenie, laboratorium
60% egzamin, 40% laboratorium
Literatura podstawowa
® Inzynieria powierzchni metali, T. Burakowski, T. Wierzchor, WNT

® Inzynieria warstwy wierzchniej, P. Kula, Wydawnictwo Politechniki tddzkiej
® Ksztattowanie technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej czesci maszyn, S. Legutko, S. Nosol, PAN, Poznan

Literatura uzupetniajaca

Metaloznawstwo, K. Przybytowicz, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.

Cwiczenia laboratoryjne z metaloznawstwa, Praca zbiorowa po redakcjg Z. Bojara, WAT, Warszawa 1996.
Polska Norma PN - ISO 6507-1 ,Pomiar twardo$ci sposobem Vickersa

Uwagi

Uwagi do sposobu rozliczenia:

- Wyktady - notatki, preferowana obecnos$¢ na wyktadach, aktywnos$¢ w trakcie zaje¢, zdanie egzaminu

- Laboratorium - obecno$¢ na zajeciach. pozytywna ocena z krétkiego sprawdzianu z teoretycznej wiedzy przeprowadzonego na poczatku ¢wiczen lab.. pozytywna ocena za
wykonane sprawozdania z realizacji zajed laboratoryjnych
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